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(54)实用新型名称

一种制冷耳机

(57)摘要

本实用新型公开了一种制冷耳机，包括喇叭

支架、管道、制冷片和耳罩，所述管道穿过并安装

在所述喇叭支架上，所述耳罩连接在支架上，所

述管道和所述所述耳罩连通，所述制冷片内置于

连接所述管道内部。本实用新型技术方案。本实

用新型通过管道连通耳罩和外部空气，使得耳朵

透气，并且在管道内设置有制冷片，能够降温，去

除耳朵的闷热状态。
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1.一种制冷耳机，其特征在于：包括喇叭支架(6)、管道(9)、制冷片(10)和耳罩(11)，所

述管道(9)穿过并安装在所述喇叭支架(6)上，所述耳罩(11)连接在所述喇叭支架(6)上，所

述管道(9)和所述耳罩(11)连通，所述耳罩(11)中设置若干小孔(111)，所述小孔(111)和所

述管道(9)连通，所述制冷片(10)内置于连接所述管道(9)内部，还包括壳体(1)，所述管道

(9)插入所述壳体(1)中，所述壳体(1)上设有散热口，所述管道(9)和所述散热口连通，还包

括风扇(8)，所述风扇(8)连接在所述管道(9)中，风扇(8)用于通过管道(9)和耳罩(11)上的

小孔(111)抽出热量并通过散热口排出耳机。

2.根据权利要求1所述的制冷耳机，其特征在于：还包括隔音支架(3)和隔音套(2)，所

述隔音套(2)连接在所述隔音支架(3)外侧。

3.根据权利要求2所述的制冷耳机，其特征在于：所述壳体(1)和所述隔音支架(3)连

接，所述隔音套(2)的一侧和所述喇叭支架(6)连接，所述隔音套(2)的另一侧和所述壳体

(1)连接。

4.根据权利要求1所述的制冷耳机，其特征在于：还包括密封圈(7)，所述密封圈(7)连

接在所述管道(9)和所述散热口之间。

5.根据权利要求1所述的制冷耳机，其特征在于：还包括PCB(4)，所述PCB(4)内置连接

在所述壳体(1)内，所述PCB(4)和所述制冷片(10)电性连接。

6.根据权利要求1所述的制冷耳机，其特征在于：还包括喇叭(5)，所述喇叭(5)连接在

所述喇叭支架(6)上。

7.根据权利要求1所述的制冷耳机，其特征在于：所述耳罩(11)外侧包裹超纤皮。
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一种制冷耳机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及耳机领域，尤其涉及一种制冷耳机。

背景技术

[0002] 目前市场上的头戴式耳机，在用户长时间佩戴后耳朵发热，耳罩使得热气不能向

外流出，耳朵部分闷热，导致不舒服。

[0003] 现有技术中，CN113542967A一种温控耳罩及其温控耳机在加入制冷片虽然解决了

热的问题，但耳罩中仍然比较不透气，没有解决闷的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种制冷耳机，是通过以下技术方案来实现的：

[0005] 一种制冷耳机，包括喇叭支架、管道、制冷片和耳罩，所述管道穿过并安装在所述

喇叭支架上，所述耳罩连接在支架上，所述管道和所述所述耳罩连通，所述制冷片内置于连

接所述管道内部。

[0006] 进一步的，还包括风扇，所述风扇连接在所述管道中。

[0007] 进一步的，所述耳罩中设置若干小孔，所述小孔和所述管道连通。

[0008] 进一步的，还包括隔音支架和隔音套，所述隔音套连接在所述隔音支架外侧。

[0009] 进一步的，还包括壳体，所述壳体和所述隔音支架连接，所述隔音套的一侧和所述

喇叭支架连接，所述隔音套的另一侧和所述壳体连接，所述管道插入所述壳体中。

[0010] 进一步的，所述壳体上设有散热口，所述管道和所述散热口连通。

[0011] 进一步的，还包括密封圈，所述密封圈连接在所述管道和所述散热口之间。

[0012] 进一步的，还包括PCB，所述PCB内置连接在所述壳体内，所述PCB和所述制冷片电

性连接。

[0013] 进一步的，还包括喇叭，所述喇叭连接在所述喇叭支架上。

[0014] 进一步的，所述耳罩外侧包裹超纤皮。

[0015] 如此设计具有如下优点：本实用新型通过管道连通耳罩和外部空气，使得耳朵透

气，并且在管道内设置有制冷片，能够降温，去除耳朵的闷热状态。

附图说明

[0016] 图1是本实用新型的整体结构示意图；

[0017] 图2是本实用新型的竖剖图；

[0018] 图3是本实用新型的爆炸图；

[0019] 图中，1、壳体；2、隔音套；3、隔音支架；4、PCB；5、喇叭；6、喇叭支架；61、第一穿孔；

62、第二穿孔；7、密封圈；8、风扇；9、管道；10、制冷片；11、耳罩；111、小孔；12、皮层。
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具体实施方式

[0020] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型的内容做进一步详细说明。

[0021] 如图1至3所示，本实施例提供的一种制冷耳机，包括壳体1、隔音套2、隔音支架3、

PCB4、喇叭5、喇叭支架6、密封圈7、风扇8、管道9、制冷片10和耳罩11。

[0022] 所述喇叭支架6上设有用于安装所述管道9的第一穿孔61，所述管道9的一端安装

在所述第一穿孔61上，管道9用于作为风道使用。所述耳罩11连接在所述喇叭支架6上，耳罩

11具有腔室，腔室用于罩在耳朵上，耳罩11优选材料为tpe软胶，在耳罩11上设置若干小孔

111，部分小孔111和管道9连通，耳罩11内的热气能从小孔111进入到管道9中；另一部分小

孔111用于喇叭5的声音穿过所述小孔111。

[0023] 所述耳罩11外侧包裹皮层12，皮层12优选超纤皮，具有一定的舒适性和导冷性。

[0024] 所述喇叭5连接在所述喇叭支架6上，喇叭支架6靠近喇叭5的地方设有第二穿孔

62，第二穿孔62也和耳罩11上的小孔111连通，因此喇叭5的声音能从第二穿孔62和耳罩11

穿出。

[0025] 耳罩11挖设出内陷的槽位，所述制冷片10贴合在所述耳罩11的槽位上，并且所述

制冷片10内置在所述管道9中，制冷片10利用半导体材料的Peltier效应，当直流电通过两

种不同半导体材料串联成的电偶时，在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量，可以实

现制冷的目的。

[0026] 进一步，所述风扇8也设置于管道9中，风扇8用于通过管道9和耳罩11上的小孔111

抽出热量。

[0027] 所述隔音支架3套在所述管道9外侧，管道9也穿过所述隔音支架3，隔音支架3的中

间部分和壳体1连接。

[0028] 所述隔音套2套在所述隔音支架3外侧，隔音支架3的下端将隔音套2按压在所述喇

叭支架6上，隔音套2的上端抵接在壳体1上。隔音套2的作用能防止外部声音进入壳体1和喇

叭支架6之间。

[0029] 所述管道9的另一端插入到所述壳体1中，所述壳体1上设有散热口，所述管道9的

另一端和所述散热口连通，管道9中的热气通过散热口排出耳机，管道9使得耳罩11内部空

气和外部空气连通，增加耳朵的透气性。在所述管道9的另一端和所述散热口连接的位置加

装密封圈7，所述密封圈7能够限制耳机外部热量从管道9另一端和散热口之间的缝隙进入

至壳体1内部。

[0030] 所述PCB4连接在所述壳体1内部，PCB4分别和所述风扇8、制冷片10电性连接，PCB4

控制风扇8和制冷片10运行。

[0031] 综上，本申请提供一种制冷耳机，通过管道9连通耳罩11和外部空气，使得耳朵透

气，并且在管道9内设置有制冷片，能够降温，去除耳朵的闷热状态。

[0032] 上列详细说明是针对本实用新型可行实施例的具体说明，该实施例并非用以限制

本实用新型的保护范围，凡未脱离本实用新型所为的等效实施或变更，均应包含于本实用

新型的保护范围中。
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图1
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图2
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图3
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